
深圳江浩电子有限公司

关键电子元器件产业园建设工程
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屋顶总平面图 1:500 及其专用交通空间
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一、项目概况

项目名称 关键电子元器件产业园建设工程 深圳江浩电子有限公司

宗地号 A624-0230 用地位置 马田街道通竹路和公明西环大道交汇处西北侧

二、主要技术经济指标

总用地面积 建设用地面积 26853.57 总建筑面积 130772 ㎡

道路用地面积 -

容积率/规定容积率 4.09/4.02 109717

地上规定建筑面积 107811 21055

地上核增建筑面积

-

地下核增建筑面积 21055

38.89%/41.65%最大层数（地上/下） 19/1

10443建筑最高高度 75.00

399(10/389)绿化覆盖率 20.50%

120(0/120)绿地面积/折算绿地面积 2617.54/2887.46

870/0

176/0

计规定容积率建筑面积 ㎡107811(108654)

㎡751

公共开放空间 ㎡1350

㎡1906

三、本期建筑面积分配
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总建筑面积㎡ 计容积率建筑面积
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地上
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地上核增建筑面积

地下核增建筑面积不计容积率建筑面积

-

社区体育活动场地及其专用交通空间

架空绿化休闲

屋面楼电梯间及机房

304

1191

411

共用停车库

公用设备用房

16765
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-

-
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四、地上建筑分栋指标面积及分配

栋号 高度(M) 层数(F) 规定功能 规定面积（㎡） 核增功能 核增面积（㎡）

1栋

2栋

3栋

4栋

5栋

6栋

46.33

69.13

46.48

5.10

5.10

75.00

8

12

8

1

1

19

12227

65322

12227

10

10

18015

厂房

厂房

厂房

门卫

门卫

宿舍/食堂

屋面楼电梯间及机房 123

屋面楼电梯间及机房 123

- -

- -

- -

社区体育活动场地

架空绿化休闲

屋面楼电梯间及机房

304

1191

165


